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1.Contexto

Se especifica en el documento de Programacién del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

2.Marco legal y Descripcion del Modulo
2.1. Marco legal

Normativa General Educativa

e Ley Orgénica 2/2006, de 3 de mayo (BOE N2 116 de 4 Mayo 2006), de Educacion, (LOE).

e Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educacion de Andalucia (LEA).

e Orden de 17 de enero de 1996, que establece la organizacion y funcionamiento de los
programas sobre educacion en valores y temas transversales del curriculo

e Orden de 6 de junio de 1995, objetivos y funciones del programa de cultura andaluza.

e Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento organico de los
institutos de educacién secundaria en Andalucia en el que se establecen las lineas generales
para la elaboracion de las programaciones didacticas.

Normativa General para la Formacion Profesional Especifica

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenacién general de la
formacidn profesional del sistema educativo.

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluacidn, certificacién, acreditacién
y titulacién académica del alumnado que cursa ensefianzas de formacién profesional inicial que
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Normativa Especifica para el Ciclo en el que se Enmarca el Médulo Programado

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE n2. 15 de 17 Enero de 2008) se establece el titulo
de Técnico en Sistemas Microinformdticos y Redes y se fijan sus ensefanzas minimas.

Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el curriculo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes.

Orden de 7 de julio de 2009 (BOJA n2 165 de 25 Agosto de 2009), se desarrolla el curriculo de las
ensefanzas conducentes al titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes en los centros
docentes de la Comunidad Autéonoma de Andalucia.

Orden de 20 de enero de 2023 (N2 21 de 1 de febrero de 2023), por la que se convocan proyectos
de Formacidn Profesional Dual.

2.2. Descripcion del Modulo

Normativa que regula el ciclo formativo: REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que

se establece el titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes y se fijan sus ensefianzas
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minimas y ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente al
titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes. Ensefianzas que en virtud de la disposicion
final tercera.2 de la Ley Organica 10/ 2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educacién, quedan

sustituidas por el término “ensefianzas comunes”.

Segun la Orden de 7 de julio de 2009, publicada en el BOJA N2 165, por la que se desarrolla el
curriculo correspondiente al titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes en Andalucia,
el mddulo de Montaje y mantenimiento de equipos, con cddigo 0221 y de 224 horas totales, se
desarrolla en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio.

Ademas, el I.LE.S. Miguel Sanchez Lépez para el Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas
Microinformaticos y Redes, participa en el Proyecto de FP Dual, segin la Orden de 20 de enero de
2023 (N2 21 de 1 de febrero de 2023), por la que se convocan proyectos de Formacién Profesional
Dual, desde el curso académico 2023/2024. Esto afectando a la distribucidén horaria de segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Medio del titulo de Técnico en Sistemas Microinformaticos y
Redes Dual, Teniendo en cuenta que el médulo de Montaje y mantenimiento de equipos tiene una
carga horaria de 7 horas semanales y que estd dentro del Proyecto de FP Dual, se tendran en cuenta
los periodos y distribucion horaria descritos en la documentacién del propio Proyecto de FP Dual:

- Formacion Inicial (Primer Trimestre)
- Formacion en Alternancia (Segundo Trimestre)
- Formacion en el Centro (Segundo y Tercer Trimestre)

La programacién del mddulo se basard en la normativa que lo regula, aunque debido a la rdpida
evolucién del mundo informatico, se han actualizado algunos contenidos para evitar que el
aprendizaje quede desfasado de la realidad actual y las demandas formativas del mundo laboral.

El Médulo Montaje y mantenimiento de equipos queda identificado por los siguientes elementos
en su tabla resumen:

_ DATOS DE REFERENCIA DEL MODULO PROFESIONAL
DATOS DESCRIPCION

Pagina 5 de 50



CFGM SMR DUAL

Pagina 6 de 50




CFGM SMR DUAL

2.3. Nivel de concrecion curricular de la Programacion

La programacion didactica que vamos a desarrollar se inserta en el marco de la Autonomia
Pedagdgica prevista en el Art. 120 de la LOE y en los Art. del 5 al 12 del Decreto 200/97.

El Art. 39.2 de la LOE (Ley Orgdnica de Educacion 2/2006) establece que la F.P. en el sistema
educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos/as para la actividad en un campo profesional y

facilitar su adaptacién a las modificaciones laborales que se produzcan alo largo de su vida, asi como

contribuir al desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadania democratica.

La LEA 17/2007, establece mediante el Capitulo V, “Formacién Profesional” los aspectos propios de
Andalucia relativos a la ordenacion de las ensefianzas de F.P. del sistema educativo.

Para la consecucion de dichas capacidades es requisito previo Programar la Intervencion Educativa.

Para facilitar esta labor de programacion, se establecen 3 Niveles de Concrecion Curricular:

Nivel 12 |CURRICULO

Competencia de la Administracion Educativa. El curriculo de los
modulos profesionales estd compuesto por los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluacion, los contenidos y duracién
de los mismos y orientaciones pedagégicas. Para mi
programacion es el Real Decreto 1691/2007, 14 de Diciembre
por el que se establece el titulo de técnico en Sistemas
Microinformaticos y Redes y se fijan las ensefianzas minimas,
Decreto 436/2008 que regula aspectos generales de la FP en
Andalucia y la Orden de 7 de Julio de 2009 desarrolla el curriculo
para la comunidad Andaluza.

PROYECTO
Nivel 12 |CURRICULAR DE
CENTRO

Programaciones Didacticas de los distintos mddulos. Es la
concrecidn del Curriculo al Centro especifico, lo elaboran los
Equipos Educativos teniendo en cuenta la adecuacidon de los
elementos curriculares a las caracteristicas del entorno social y
cultural del centro y alumnado para alcanzar la adquisicion de la
competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del titulo. Aqui se sitUa la primera parte de
mi Programacion para el curso de 12 de Sistemas
Microinformaticos y Redes, concretamente para el médulo de
Montaje y mantenimiento de equipos.
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PROGRAMACION Es la concrecion de la Programacién Didactica en Unidades
Nivel 3¢ DE AULA Didacticas. Es competencia del profesorado. Es en este nivel en
donde se situan las 16 Unidades Didacticas de la Programacion.

Por lo tanto, esta Programacion se ha realizado de acuerdo al Real Decreto 1691/2007, donde se
fijan sus ensefianzas minimas para todo el territorio nacional, Decreto 436/2008 que regula
aspectos generales y la Orden de 7 de Julio de 2009 que desarrolla el curriculo del Ciclo de Grado
Medio de Técnico de Sistemas Microinformdticos y Redes para Andalucia. Dicha programacion
contribuird a la adquisicion y desarrollo de las Competencias Profesionales.

2.4. Organizacion de este documento

A continuacidén, se especifican los Resultados de Aprendizaje y los contenidos a impartir en el
madulo, desarrollandolos y secuencidandolos, asi como la metodologia que se va a seguir. Antes de
comenzar, se debe sefialar que esta programacion se incluye dentro de la Programacion del Ciclo
de Grado Medio “Sistemas Microinformaticos y Redes” Dual, la cual especifica los dambitos donde
se encuadran todos los médulos, incluido este.

También, se debe advertir que este modulo participa en el Proyecto de FP Dual del I.E.S. Miguel
Sdnchez Lépez - Torredelcampo para el Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas
Microinformaticos y Redes, por lo que su programacion también esta sujeta a las especificaciones
incluidas en dicho proyecto.

Entonces, la organizacién del mddulo, serd un compendio de la Programacion del Ciclo, el Proyecto
de FP Dual y la Programacion del Mddulo. Dentro de la programacion, se indican los objetivos que
se pretenden alcanzar en el médulo, expresados en funcién de las capacidades que deben adquirir
los alumnos/as, y tomando como referencia las competencias profesionales y los objetivos
generales establecidos para el ciclo.

Por ultimo, se describen las Actividades de Ensefianza-Aprendizaje y su Evaluacidn y Calificacién. La
evaluacién se realizard en base a los Criterios de Evaluacidon de cada Resultado de Aprendizaje
asociados a cada Actividad de Ensefianza-Aprendizaje.

3.0Dbjetivos de Aprendizaje del titulo

3.1. Objetivos generales del titulo

Se especifica en el documento de Programacioén del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.
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3.2. Competencias profesionales, personales y sociales

3.2.1. Competencias propias de los CFGM de la FP

Se especifica en el documento de Programacién del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

3.2.2. Competencia general Del Titulo

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

3.2.3. Competencias profesionales, personales y sociales del
Titulo

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

4.0bjetivos y competencias del Modulo

4.1. Unidades de competencia asociadas al Modulo

La siguiente lista relaciona las unidades de competencia del Catdlogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales asociadas al mdédulo de Montaje y mantenimiento de equipos

e UC0953 2: Montar equipos microinformaticos

e UC0954 2: Reparar y ampliar equipamiento microinformatico.

e UC0957_2: Mantener y regular el subsistema fisico en sistemas informaticos.

4.2. Objetivos generales del Médulo

La formacion de este mdédulo contribuye a alcanzar los objetivos a, b, e, g, h, i, j, k1, m de los
objetivos generales del ciclo relacionados en ORDEN de 7 de julio de 2009 que lo regula.

4.3. Competencias profesionales, personales y sociales del
Modulo

Segun el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el titulo de Técnico
Sistemas Microinformaticos y Redes y se fijan sus ensefanzas minimas, las competencias
profesionales, personales y sociales que el Mddulo Profesional de Montaje y mantenimiento de
equipos contribuye a alcanzarsonlasa, b, g h, i, j, k, I, m, n, i, o del titulo.
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5.Resultados de aprendizaje, Criterios de
Evaluacion y Contenidos del Modulo

5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion
asociados

En la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente al titulo de
Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes en la Comunidad Auténoma de Andalucia, los
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluacién para el Moddulo Profesional de Montaje y
mantenimiento de equipos son los siguientes:

RESULTADOS
DE APRENDIZAIJE

CRITERIOS DE EVALUACION

Selecciona los
componentes de
integracion de un
equipo
microinformatico
estandar,
describiendo sus
funciones y
comparando
prestaciones de
distintos
fabricantes.

a) Se han descrito los bloques que componen un equipo
microinformatico y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de buses.

c) Se han descrito las caracteristicas de los tipos de
microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zocalos, entre
otros).

d) Se ha descrito la funcién de los disipadores y ventiladores.

e) Se han descrito las caracteristicas y utilidades mds importantes de
la configuracién de la placa base.

f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de
componentes.

g) Se han identificado y manipulado los componentes basicos
(mddulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de
memorias auxiliares, entre otros).

h) Se ha analizado la funcién del adaptador grafico y el monitor.

i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (graficos,
LAN, modems, entre otros).

j) Se han identificado los elementos que acompafian a un
componente de integracion (documentacion, controladores, cables y
utilidades, entre otros)

Ensambla un
equipo
microinformatico,
interpretando
planos e
instrucciones del

a) Se han seleccionado las herramientas y utiles necesarios para el
ensamblado de equipos microinformaticos.

b) Se ha interpretado la documentacién técnica de todos los
componentes a ensamblar.
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RESULTADOS
DE APRENDIZAIJE

CRITERIOS DE EVALUACION

fabricante c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los
aplicando técnicas | distintos sistemas de fijacion para ensamblar-desensamblar los

de montaje. elementos del equipo.

d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base,
microprocesador y elementos de refrigeracion en diferentes modelos
de chasis, segun las especificaciones dadas.

e) Se han ensamblado los médulos de memoria RAM, los discos fijos,
las unidades de lectura / grabacién en soportes de memoria auxiliar y
otros componentes.

f) Se han configurado pardmetros basicos del conjunto accediendo a
la configuracién de la placa base.

g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagndstico para verificar
las prestaciones del conjunto ensamblado.

h) Se ha realizado un informe de montaje.

a) Se ha identificado el tipo de sefial a medir con el aparato
correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha

) B conectado el aparato segln la magnitud a medir.
3. Mide parametros ) . ] o
lactri c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores tipicos.
eléctricos, . o ] .
. . d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentacién
identificando el
. R (F.A.) para un ordenador personal.
tipo de seiial y . i
L. e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A.
relacionandolacon | | .
. tipica.
sus unidades . ) .
oo f) Se han medido las tensiones en F.A. tipicas de ordenadores
caracteristicas.
personales.

g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentacién
ininterrumpida.
h) Se han medido las sefiales en los puntos significativos de un SAl.

. . a) Se han reconocido las sefiales acusticas y/o visuales que avisan de
4. Mantiene equipos

] L. problemas en el hardware de un equipo.
informaticos

. b) Se han identificado y solventado las averias producidas por
interpretando las ) i
. sobrecalentamiento del microprocesador.
recomendaciones

de los fabricantes y

relacionando las

c) Se han identificado y solventado averias tipicas de un equipo
microinformatico (mala conexidon de componentes,

] ] incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).
disfunciones con L .
d) Se han sustituido componentes deteriorados.
sus causas. . o .
e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
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RESULTADOS
DE APRENDIZAIJE

CRITERIOS DE EVALUACION

f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
g) Se han elaborado informes de averia (reparaciéon o ampliacién).

5. Instala software en | a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalacion estandar y una

un equipo preinstalacion de software.

informatico b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque
utilizando una configurables en la placa base.

imagen c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria
almacenada en un | auxiliar.

soporte de d) Se han descrito las utilidades para la creacién de imagenes de
memoria y particion/disco.

justificando el e) Se han realizado imagenes de una preinstalacion de software.
procedimiento a f) Se han restaurado imagenes sobre el disco fijo desde distintos
seguir. soportes.

a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al
conjunto chasis-placa base.

b) Se han descrito las prestaciones y caracteristicas de algunas de las
6. Reconoce nuevas plataformas semiensambladas («barebones») mas representativas del

tendencias en el momento.

ensamblaje de c) Se han descrito las caracteristicas de los ordenadores de

equipos entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes
microinformaticos | especificos empleados en su ensamblado.

describiendo sus d) Se han descrito las caracteristicas diferenciales que demandan los
ventajas y equipos informaticos empleados en otros campos de aplicacion

adaptandolas a las | especificos.

caracteristicas de e) Se ha evaluado la presencia de la informdtica mévil como mercado
uso de los equipos. | emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con
caracteristicas especificas: mdviles, PDA, navegadores, entre otros.

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente
alternativa al ensamblado de equipos microinformaticos.
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RESULTADOS
DE APRENDIZAIJE

CRITERIOS DE EVALUACION

7. Mantiene

periféricos,
interpretando las
recomendaciones
de los fabricantes
de equipos y
relacionando
disfunciones con
sus causas.

a) Se han identificado y solucionado problemas mecanicos en
periféricos de impresidon estandar.

b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresion
estandar.

c) Se han identificado y solucionado problemas mecdanicos en
periféricos de entrada.

d) Se han asociado las caracteristicas y prestaciones de los periféricos
de captura de imagenes digitales, fijas y en movimiento con sus
posibles aplicaciones.

e) Se han asociado las caracteristicas y prestaciones de otros
periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.

f) Se han reconocido los usos y ambitos de aplicacion de equipos de
fotocopiado, impresidn digital profesional y filmado.

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los
periféricos.

Cumple las normas
de prevencion de
riesgos laborales y
de proteccion
ambiental,
identificando los
riesgos asociados,
las medidas y
equipos para
prevenirlos en el
montaje y
mantenimiento de
equipos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que
suponen la manipulacién de los materiales, herramientas, utiles,
maquinas y medios de transporte en el montaje y mantenimiento de
equipos.

b) Se han operado las maquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas mas frecuentes de accidentes en la
manipulacién de materiales, herramientas, maquinas de corte y
conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas,
pasos de emergencia, entre otros) de las maquinas y los equipos de
proteccion individual (calzado, proteccién ocular, indumentaria, entre
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje
y mantenimiento de equipos.

e) Se ha relacionado la manipulacion de materiales, herramientas y
maquinas con las medidas de seguridad y proteccion personal
requeridos.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminacién del
entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos
como primer factor de prevencién de riesgos.
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a. Contenidos Basicos del Modulo

En la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente al titulo de
Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes en la Comunidad Auténoma de Andalucia, los
Contenidos Basicos para el Mdédulo Profesional de Montaje y mantenimiento de equipos son los

siguientes:

e Seleccidon de componentes de equipos microinformaticos estandar:

Identificacion de los bloques funcionales de un sistema microinformatico.
Principales funciones de cada bloque.

Tipos de memoria. Caracteristicas y funciones de cada tipo.
Arquitectura de buses.

Software base y de aplicacidn.

Funcionalidad de los componentes de las placas base.
Caracteristicas de los microprocesadores.

Control de temperaturas en un sistema microinformatico. Disipadores y ventiladores.
Dispositivos integrados en placa.

La memoria en una placa base.

Buses del sistema. Tipos y caracteristicas.

La memoria RAM.

Discos fijos y controladoras de disco.

Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabacion.

El adaptador grafico y el monitor de un equipo microinformatico.
Alimentacidn eléctrica de la placa base.

El programa de configuracién de la placa base.

Conectores E/S. Basicos y avanzados.

Formatos de placa base. Caracteristicas y uso.

Andlisis del mercado de componentes de equipos microinformaticos.
El chasis.

La placa base.

El microprocesador.

La memoria RAM.

Discos fijos y controladoras de disco.

Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabacion.

El adaptador grafico y el monitor de un equipo microinformatico.
Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformatico.

La tarjeta de sonido.

Componentes OEM y componentes «retail».

Controladores de dispositivos.

e Ensamblado de equipos microinformaticos:

Secuencia de montaje de un ordenador.
Herramientas y utiles.
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— Precauciones y advertencias de seguridad.

— Ensamblado del procesador.

— Refrigerado del procesador.

— Fijacién de los médulos de memoria RAM.

— Fijacién y conexién de las unidades de disco Fijo.

— Fijacion y conexién de las unidades de lectura/ grabacién en soportes de memoria
auxiliar.

— Fijacién y conexién del resto de adaptadores y componentes.

— Configuracién de pardmetros basicos de la placa base.

— Utilidades de chequeo y diagndstico.

— Realizacion de informes de montaje.

e Medicidn de parametros eléctricos:
— Tipos de sefiales.
— Valores tipo.
— Bloques de una fuente de alimentacion.
— Sistemas de alimentacién interrumpida.

e Mantenimiento de equipos microinformaticos:
— Técnicas de mantenimiento preventivo.
— Deteccidn y resoluciéon de averias en un equipo microinformatico. Utilizacion de
herramientas hardware y software para localizacion de averias.
— Sefiales de aviso, luminosas y acusticas.
— Fallos comunes.
— Falla la fuente de alimentacidn.
— Falla el chequeo de memoria.
— Falla la deteccién de algun dispositivo.
— Otros fallos.
— Ampliaciones de hardware.
— Incompatibilidades. Estudio y deteccién.
— Realizacion de informes de averia.

e Instalacion de Software:
— Fuentes de instalacién de software, dispositivos locales, remotos, entre otros.
— Opciones de arranque de un equipo.
— Arranque de un equipo desde soportes auxiliares.
— Utilidades para el arranque de equipos.
— Utilidades para la creacion de imagenes de particion/disco.
— Restauracidn de imagenes.

e Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informaticos:
— Empleo de barebones para el montaje de equipos.
— Ordenadores de entretenimiento multimedia. Componentes especificos.
— Sistemas microinformaticos para aplicaciones especificas. Caracteristicas mas
relevantes.
— Informatica movil. Integraciéon e interconexion con sistemas.
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— Modding. Concepto y componentes.

e Mantenimiento de periféricos:
— Impresoras. Mantenimiento y resolucidn de problemas.
— Periféricos de entrada. Mantenimiento y resolucién de problemas.
— Periféricos multimedia. Prestaciones y caracteristicas. Sistemas y equipos
multifuncidn. Prestaciones y caracteristicas.
— Técnicas de mantenimiento preventivo.

e Cumplimiento de las normas de prevencion de riesgos laborales y proteccién ambiental en
el montaje y mantenimiento de equipos:
— Identificacidon de riesgos.
— Determinacidn de las medidas de prevencion de riesgos laborales.
— Prevencion de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
— Equipos de proteccion individual.
— Cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.

b. Secuenciacion de Resultados de Aprendizaje del Modulo

Los contenidos antes citados se organizan en una relacién de Resultados de Aprendizaje agrupadas
bajo unos bloques conceptuales que desarrollan distintos tipos de procedimientos, conocimientos
y actividades de caracter general, pero particularizandolos en cada uno de ellos.

El médulo se impartird a razén de 7 horas semanales. Se tendra en cuenta en la temporalizacién el
orden légico de los contenidos y no se antepondran conceptos que requieran de otros que deban
ser previos y no hayan sido aun tratados.

Debido a la modalidad de FP Dual, parte del alumnado estara en alternancia en la empresa, con lo
gue no podrdan acudir a las sesiones presenciales. Ello implica que TODO el alumnado debera recibir
unos conocimientos basicos hasta el 22 de diciembre y, el alumnado que esta en alternancia en la
empresa, podran ampliarlos cuando se vuelvan a incorporarse el 29 de enero a la formacion en el
Centro y participar activamente en la formacion de sus comparieros transmitiéndoles su experiencia
en la empresa real.

En cuanto a la organizacion de las actividades de clase, es importante mencionar que el alumnado
gue realiza el médulo en alternancia NO estard obligado a realizar determinadas actividades, ya que
este alumnado tendrd “convalidadas” estas actividades por las que realizaran en su trabajo diario
en la empresa con su tutor/a laboral.

A continuacion se detallan las diferentes unidades didacticas con sus correspondientes resultados
de aprendizaje y temporalizacion teniendo en cuenta el siguiente calendario escolar:
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3 dias de libre ubicacicn de los Consejos Escolares Municipales, donde s= incluyan sus fiestas.

e 1° parcial: 15 septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023
e 12 parcial: 16 diciembre de 2023 al 15 de marzo de 2024
e 3% parcial: 16 de marzo de 2024 al 31 de mayo de 2024
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TIpO N° Resultado Duracién
Nombre nidad | Resuado

Arquitectura de un ordenador.

Componentes fisicos y légicos

Normativa de seguridad y
UFI 2 proteccion ambiental en el RA8 7

puesto de trabajo

Componentes bdsicos: Cajas,
UFI 3 fuentes de alimentacion, cables RA1 21
y conectores
Placa base: Tipos y
componentes, chipset, buses,
controladores, puertos, etc.
Configuracién
Microprocesadores, tipos y
UFI 5 funcionamiento. Refrigeracién RA1 7
y overclocking
Memoria: Tipos y
funcionamiento
Unidades de almacenamiento:
UFI 7 Tipos de discos, unidades RA1 9
Opticas, memorias flash, etc
Tarjetas: Graficas, de sonido,
controladoras y otras
Ensamblaje de un ordenador
de sobremesa
Dispositivos externos:
Periféricos
Aplicaciones de nuevas 29
UFC 11 tendencias en equipos RAG6 14
informaticos
Técnicas de diagndstico y
herramientas
Mantenimiento en equipos
microinformaticos
Utilidades de gestion de
particiones y de arranque
Mta\_nejadores de reglsttrc?s y RAS 14 3¢
utilidades de mantenimiento
Software para la creacién y
UFC 16 restauracion de copias de RA5 14

seguridad e imagenes

UFI 4 RA1 17

UFI 6 RA1 7

UFI 8 RA1 9

UAE/UAC 9 RA2 21

UFC 10 RA7 21

UFC 12 RA3 14

UFC 13 RA4 14

UFC 14 RAS 14

UFC 15

Aclaraciones a la tabla anterior:
e Montaje y mantenimiento de equipos (7h semanales - 224 horas en total)
e Tipo de Unidades:
o UFI (Unidad Formacion Inicial todo el alumnado)
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ME

o UAE (Unidad en Alternancia en la Empresa alumnado Dual)
o UAC (Unidad en Alternancia en el Centro alumnado No Dual)
o UFC (Unidad de Formacién en el Centro todo el alumnado)

® En cada periodo se combinara la parte tedrica con la parte practica. Todas las horas son
presenciales para el alumnado que no cursa el mdédulo en alternancia, mientras que el
alumnado que lo cursa en modalidad dual solamente asistira cuando no esté en la empresa.

b.Desarrollo de Contenidos y Resultados de aprendizaje del
Modulo

UFI 1. ARQUITECTURA DE UN ORDENADOR. COMPONENTES FiSICOS Y
LOGICOS

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), k)

DURACION 7 horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RAL1. Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS!

- Introducciodn.

- Componentes fisicos de un ordenador.
Procesador.

Unidad de Control (UC).

Unidad Aritmético-Ldgica (UAL).

o Memoria Principal.

- Registro de direccion de memoria (RAM).

- Registro de intercambio con memoria (RIM).

- Selector de memoria (SM).

o Bus del sistema.

a) Se han descrito los bloques que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

) ) o Ciclo de ejecucidn de una instruccion.
b) Se ha reconocido la arquitectura de

Fase de busqueda e interpretacion de la
instruccion.

buses.

- Fase de ejecucion de la instruccion.
- Componentes logicos de un ordenador.

Software de un ordenador.
Software base.

Software de aplicacion.
3 Informacién o datos de un ordenador.
Tratamiento automatico de la informacion.

- Representacidon de la informacién.

! Los contenidos basicos se encuentran destacados en negrita
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Cddigo ASCII.

Cdédigo EBCDIC.

Codigo UNICODE.

- Codigos de numeracion.

O O O

Codificacion de sistemas de numeracion.

Sistema Decimal.
Sistema Binario.
Sistema Octal.

O O O O

Sistema Hexadecimal.
Conversion entre distintas bases.

Conversién decimal-binario.
Conversion binario-decimal.
Conversion decimal-octal.
Conversion octal-decimal.
Conversion decimal-hexadecimal.

O O O o o o

Conversion hexadecimal-decimal.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TiTULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,gh,ijklmn#fo

Unidad que incluye la Formacién Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 2. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL EN EL
PUESTO DE TRABAJO

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
b), c), n)

DURACION 7 horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA8. Cumple las normas de prevencidon de riesgos laborales y de proteccion ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de equipos..

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS?

a) Se han identificado los riesgos y el - Introduccion.

nivel de peligrosidad que suponen la - Puesto de trabajo.

manipulacidn de los materiales, . Temperatura.

herramientas, utiles, maquinas y . Ventilacion.

medios de transporte en el montaje y . [luminacién.

mantenimiento de equipos. - Principios legislativos sobre seguridad y salud
b) Se han operado las maquinas en el trabajo.

respetando las normas de seguridad. - Definiciones:

2 Los contenidos basicos se encuentran destacados en negrita
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c) Se han identificado las causas mas
frecuentes de accidentes en la
manipulacion de materiales,
herramientas, maquinas de corte y
conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de
seguridad (protecciones, alarmas,
pasos de emergencia, entre otros) de
las maquinas y los equipos de
proteccion individual (calzado,
proteccion ocular, indumentaria, entre
otros) que se deben emplear en las
distintas operaciones de montaje y
mantenimiento de equipos.

e) Se ha relacionado la manipulacién de
materiales, herramientas y maquinas
con las medidas de seguridad y
proteccion personal requeridos.

f) Se han identificado las posibles
fuentes de contaminacion del entorno
ambiental.

g) Se han clasificado los residuos
generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza
de instalaciones y equipos como primer
factor de prevencién de riesgos.

Riesgo laboral.

Riesgo laboral grave o inminente.
Prevencion.

Condicidén de trabajo.

Dafos derivados del trabajo.
Equipo de trabajo.

Dafos ocasionados por las condiciones de trabajo.

Enfermedad profesional.
Accidente laboral.

Factores de riesgo y su identificacion en la

instalacién de componentes.

Instalaciones de energia eléctrica.
Materiales con riesgo de incendio.
Manipulacion de herramientas.

Posturas forzadas.

Manipulacion de cargas.

Carga mental.

Nociones generales sobre prevencion.
Prevencion de riesgos laborales en el puesto

de trabajo:

Pautas generales de seguridad.
Ergonomia en el puesto de trabajo.
Riesgos eléctricos.

Sefales de seguridad.

Formas y colores de las senales.
Riesgos fisicos ante una instalacién de

componentes:

Corte.
Aplastamiento.
Fuego.
Toxicidad.

Normas de seguridad personal en la

manipulacion de componentes eléctricos y

electrdnicos.
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Componentes bajo tension.

Componentes calientes.

Componentes punzantes.

Componentes nocivos para la salud.
Componentes quimicos liquidos.
Herramientas.

Herramientas y precauciones en su utilizacion.



- Maquina de taladrar.

- Alicates.

- Destornilladores.

- Cuchillas.

- Soldador.

- Muelles.

o Pautas de seguridad en caso de incendio.
- Sistemas de extincién de incendios.

- Procedimientos de seguridad para evitar
dafios materiales y pérdida de datos en los equipos.
. ESD (Electro Static Descarge) descarga
electrostatica.

- Mecanismos de carga electrostatica de
objetos.

- Proteccidn contra descargas electrostaticas.
J Tipos de variaciones de energia.

- Apagon total.

- Apagon parcial.

- Ruido.

- Pico de voltaje.

- Sobre voltaje.

] Condiciones climaticas.

Identificacion de los procedimientos de seguridad
para evitar la contaminacion del medio ambiente.
o Hojas de datos de seguridad de materiales.
- Informacién que contienen las MSDS.

J Reciclado de componentes eléctricos.

- Desechar baterias.

- Desechar monitores.

o Reciclado de consumibles.

- Cinta de video y datos.

- Téner y cartuchos.

- CDy DVD.
. Desechar envases de aerosol y solventes
quimicos.

a,b,ghijklmn#fo

Unidad que incluye la Formacién Inicial para todo el alumnado del curso.. Este resultado de
aprendizaje tiene que estar aprobado por el el Alumnado Dual para que éste, pueda
incorporarse a la Formacion en Alternancia en la Empresa.
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UFI 3. COMPONENTES BASICOS: CAJAS, FUENTES DE ALIMENTACION,

CABLES Y CONECTORES
OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO

a), b), i), k), 1)

RESULTADO DE APRENDIZAIJE
RA1.

DURACION 21 horas

Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,

describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se han descrito los bloques que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

e) Se han descrito las caracteristicas y
utilidades mas importantes de la
configuracion de la placa base.

f) Se han evaluado tipos de chasis para
la placa base y el resto de
componentes.

j) Se han identificado los elementos que
acompafian a un componente de
integracion (documentacion,
controladores, cables y utilidades, entre

otros)

CONTENIDOS?

- Cajas.

. Definicion.

o Partes de la caja.

o Caracteristicas.

. Tipos.

- Cable de red eléctrica. (Conexion externa al
enchufe).

. Definicion.

. Tipos.

o Caracteristicas.

Fuente de alimentacion.

o Definicion.

. Tipos de fuentes de alimentacion: AT, ATX.
. Caracteristicas: potencia, modelos,
conectores, etc.

o Fuentes de alimentacion modulares.

o Fuentes de alimentacion redundantes.

o Esquema y partes de una fuente de

alimentacion.
- Cables internos (buses).

o Buses para disquetes (34 hilos).
o Buses IDE, SATA, SCASI y SAS.

o Paralelo.

o Serie.

o Puerto Joystick.

o Cable USB.

o Cable IEEE1394.

o Cable de audio.

o Cables del panel frontal.

- Conexiones.
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. DIN y miniDIN (Ratones y teclados).

o Serie.

. Paralelo.

o DVI, HDMI, DiaplayPort, VGA (monitores).
o Conectores audio (micréfonos, altavoces).
U Joystick y MIDI.

. USB.

o IEEE 1394.

o RJ45, NNC, AUI

o RJ11.

o SCSI: 50y 68.

o SATA y eSATA.

. SAS.

- Cables externos.

o Paralelo.

o Serie.

o USB.

. IEEE1394.

o Cables de red.

. Cable de teléfono.
o Cable del monitor.

o Cable SATA y eSATA.

o Cable SCSI.

o Cable SAS.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TITULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

al b’ gl hl il j’ k’ Il ml nl ﬁl 0

Unidad que incluye la Formacion Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 4. PLACA BASE: TIPOS Y COMPONENTES, CHIPSET, BUSES,
CONTROLADORES, PUERTOS, ETC. CONFIGURACION

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a)l b)l i)l k)

DURACION 17 horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1l. Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS*
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a) Se han descrito los bloques que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

e) Se han descrito las caracteristicas y
utilidades mads importantes de la
configuracion de la placa base.

f) Se han evaluado tipos de chasis para
la placa base y el resto de
componentes.

j) Se han identificado los elementos que
acompafian a un componente de
integracion (documentacion,
controladores, cables y utilidades, entre
otros)

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

- Concepto.
- Funcidn de la placa base.
- Tipos de placa base.

o Segun su formato.

o Modelo de zdcalo.

o Modelo de Chipset.

- Componentes de la placa base:
o Chipset.

- Northbridge.

- Soudthbridge.

- Caracteristicas.

- Marcas y modelos.

. Zdbcalos.

- Para memorias.

- Para procesador.

o Buses de expansion.

- Concepto y funciones.

- Caracteristicas y tipos.

o Controladores.

- Controladores y conectores internos.
Funciones y caracteristicas.

- Controladores y conectores externos.
Funciones y caracteristicas.

o Baterias.

- Funciones.
- Tipos.

o BIOS.

- Definicion.

- Actualizacién.
- Configuracion.

o Asignacion de velocidades, voltaje y
multiplicador de buses.

- Manual.

- Automatica.

o Habilitar o deshabilitar componente y
funciones.
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Unidad que incluye la Formacion Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 5. MICROPROCESADORES, TIPOS Y FUNCIONAMIENTO.
REFRIGERACION Y OVERCLOCKING

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a)l b)l i)l k)

DURACION 7 horas

RESULTADO DE APRENDIZAIJE

RA1l. Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS®

- Microprocesadores.

. Concepto.
a) Se han descrito los bloques que e Arquitectura interna.
componen un equipo microinformatico - Mononducleo.
y sus funciones. - Multindcleo.
b) Se ha reconocido la arquitectura de e Caracteristicas.
buses. o Partes fisicas de un microprocesador.
c) Se han descrito las caracteristicas de e Funcionamiento.
los tipos de microprocesadores e Evolucién de los procesadores.
(frecuencia, tensiones, potencia, e Tipos.
z6calos, entre otros). - Microprocesadores antiguos.
d) Se ha descrito la funcién de los - Microprocesadores modernos.
disipadores y ventiladores. - Microprocesadores actuales.
j) Se han identificado los elementos que - Cuadro resumen actual.
acompafian a un componente de - Refrigeracion.
integracion (documentacién, e Aire.
controladores, cables y utilidades, entre e Liquida.
otros) o Refrigeracion peltier.

o Otros métodos.

- Overclocking.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TiTULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmn#fo

Unidad que incluye la Formacion Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 6. MEMORIA: TIPOS Y FUNCIONAMIENTO DURACION 7 horas
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a), b), i), k)

RA1.

Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,

describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

a) Se han descrito los blogues que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

e) Se han descrito las caracteristicas y
utilidades mas importantes de la
configuracion de la placa base.

g) Se han identificado y manipulado los
componentes basicos (mdédulos de
memoria, discos fijos y sus
controladoras, soportes de memorias
auxiliares, entre otros).

j) Se han identificado los elementos que
acompafian a un componente de
integracion (documentacién,
controladores, cables y utilidades, entre

otros)

- Funcién.

= Concepto.

- Tipos de memoria segun su tecnologia.

o RAM Estatica.

- SRAM (Static Random Access Memory).

- Sync RAM (Synchronous Static Random Access
Memory).

- PB SRAM Pipeline Burst Static Random Access
Memory.

. RAM Dinamica.

- DRAM (Dynamic Random Access Memory).
- FPM (Fast Page Memory).

- EDO RAM (Extended Data Output Random
Access Memory).

- SDRAM (Synchronous Dynamic Random
Access Memory).

- PC100 o SDRAM de 100 Mhz.

- BEDO RAM (Burst Extended Data Ouput
Memory Random Access).

- ESDRAM (Enhanced SDRAM).

- SLDRAM (Sysnclink DRAM).

- RDRAM.

o Tipos fisicos.

- Memoria SIPM (Single In-Line Package
Module).

- Memoria SIMM (Single In-Line Memory
Module).

- Modulos DIMM (Dual In-Line Memory
Module).

- Modulos RIMM (Rambus Inline Memory
Module).

- Modulos DDR (Double Data Rate).
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Moddulos DDR2 (Double Data Rate).
Mdédulos DDR3 (Double Data Rate).
Configuracion segun placa base.

Correspondencia entre procesadores y tipos

de memorias.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmn,#fo

Unidad que incluye la Formacion Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 7. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO: TIPOS DE DISCOS,
UNIDADES OPTICAS, MEMORIAS FLASH, ETC

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a)l b)l i)l k)

RESULTADO DE APRENDIZAIJE

DURACION 9 horas

RA1l. Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,

describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se han descrito los bloques que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

g) Se han identificado y manipulado los
componentes basicos (mddulos de
memoria, discos fijos y sus
controladoras, soportes de memorias
auxiliares, entre otros).

j) Se han identificado los elementos que
acompafian a un componente de
integracion (documentacion,
controladores, cables y utilidades, entre
otros)

CONTENIDOS’

Concepto y funciones.

Discos Duros.

Partes de un disco duro.

Partes fisicas.

Partes ldgicas.

Caracteristicas.

Tiempo de acceso.

Velocidad de rotacion.

Tamafio del BUFFER (Memoria caché).
Velocidad de transferencia.
Interface (IDE, SCSI, S-ATA, SAS).
Tamafio fisico.

Capacidad.

Tipos de segun su interfaz.
Interfaces ST506, MFM y RLL.
ESDI.

IDE.

EIDE.

SCSI.
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- SATA.

= SAS.

- Discos duros SSD (Dispositivos de estado
solido).

o Disefio y funcionamiento.

- SSD basado en memoria volatil.
- SSD basado en memoria flash no volatil.

- Disquetes.

o Caracteristicas.

. Proceso de L/ E del disquete.
- CD-ROM.

o Concepto.

o Funcionamiento.

. Caracteristicas.

- Velocidad de transferencia lectura.

- Velocidad de grabacion y/o regrabacion.
- Velocidad de acceso.

- Tamafiio del buffer.

- Compatibilidad.

- Insercién de CD.

- Controladora propia.

- Interface (IDE, SCSI, y SATA).

- Grabador y regrabador de DVD.

o Concepto.
. Funcionamiento.
. Caracteristicas.

- Velocidad de lectura de DVD.

- Velocidad de grabacion y/o regrabacion.
- Interface (IDE, SCSI, y SATA).

o Tipos.

DVD —R/RW.

DVD +R/RW.

Comparativa entre ambos formatos.

Grabador y regrabadora de Blu-ray.

o Concepto.

o Funcionamiento.
. Caracteristicas.

- Capacidad.

- Velocidad de transferencia.
- Precision de lectura.
- Resistencia a rayas y suciedad.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

CFGM SMR DUAL Im I -

- Otros dispositivos de almacenamiento.

o Dispositivos hasta 250 MB de capacidad.
- Zip (lomega) - 100, 250y 750 MB.

- SuperDisk LS-120 - 120 MB
(Imation/Panasonic)

- EZFlyer (SyQuest) - 230 MB.

o Dispositivos hasta 2 GB de capacidad.

- Magneto-6pticos de 3 5" de 128 MB a 1,3 GB.
- Jaz (lomega) - 1 GB 6 2 GB.

- Sylet (SyQuest) - 1,5 GB.

- Dispositivos de almacenamiento actuales.

o Pendrive.
o Tarjetas SD, xD, CF y otras.

a,b,ghijklmnnfdo

Unidad que incluye la Formacién Inicial para todo el alumnado del curso.

UFI 8. TARJETAS: GRAFICAS, DE SONIDO, CONTROLADORAS Y OTRAS

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAIJE
RA1.

DURACION 9 horas

Selecciona los componentes de integracion de un equipo microinformatico estandar,

describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se han descrito los bloques que
componen un equipo microinformatico
y sus funciones.

b) Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

e) Se han descrito las caracteristicas y
utilidades mas importantes de la
configuracion de la placa base.

h) Se ha analizado la funcién del
adaptador grafico y el monitor.

CONTENIDOS®

- Introduccidn sobre tarjetas.
- Tarjetas Graficas.
e Concepto.
e Funciones.
e Caracteristicas.
- Conectores.
- Chip.

- Tipos de slots.
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i) Se han identificado y manipulado - Resoluciones.
distintos adaptadores (graficos, LAN, _ ' o
- Frecuencias soportadas por las tarjetas graficas.
modems, entre otros).
j) Se han identificado los elementos que - Memoria de las tarjetas graficas.

acompafian a un componente de
- Graficas de ultima generacion. Tecnologia SLI.

integracion (documentacion,
controladores, cables y utilidades, entre . Tarjetas de Sonido.
otros)

e Concepto.
e Funciones.
e Caracteristicas.
- Conectores.
- Tipos de codificacion.
- Tarjetas de sonido Mono o estéreo.
- Conversores DACy ADC.
- Tipos de Slot.
- Tarjetas Controladoras.
e Concepto.
e Funciones.
e Tipos.
- Tarjetas controladoras de dispositivos.
o |IDE.
o SCSI.
o SATA.
o SAS.
o Controladora RAID.

o Controladora Multi I/O (Entrada/ salida

multiple).

- Controladores de red (Archnet, Token Ring, Ethernet,

Wifi).
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e Tarjetas ArcNet.
e Tarjeta Token Ring.
e Tarjetas Ethernet.
e Tarjetas de red Wi-Fi (Wireless Fidelity).
e Conectores de tarjetas de red.
- Tarjetas Especificas.
e Tarjetas de escaner.
e Capturadora de video.
e Sintonizadoras.
e Tarjetas para puertos USB.
e Tarjetas para Puertos IEEE 1394.

o Tarjetas Modem — FAX.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TiTULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmnno

Unidad que incluye la Formacién Inicial para todo el alumnado del curso.

UAE/UAC 9. ENSAMBLAJE DE UN ORDENADOR DE SOBREMESA DURACION 21 horas

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA2. Ensambla un equipo microinformatico, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje. Selecciona los componentes de integracion de un
equipo microinformatico estandar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de
distintos fabricantes

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS?

a) Se han seleccionado las herramientas - Secuencia de montaje de un ordenador.

y Utiles necesarios para el ensamblado - Herramientas utilizadas.

de equipos microinformaticos. - Precauciones y advertencias de seguridad.
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b) Se ha interpretado la documentacion

técnica de todos los componentes a
ensamblar.

c) Se ha determinado el sistema de
apertura / cierre del chasis y los
distintos sistemas de fijacidon para
ensamblar-desensamblar los elementos
del equipo.

d) Se han ensamblado diferentes
conjuntos de placa base,
microprocesador y elementos de
refrigeracion en diferentes modelos de
chasis, segun las especificaciones
dadas.

e) Se han ensamblado los médulos de
memoria RAM, los discos fijos, las
unidades de lectura / grabacién en
soportes de memoria auxiliar y otros
componentes.

f) Se han configurado pardmetros
basicos del conjunto accediendo a la
configuracion de la placa base.

g) Se han ejecutado utilidades de
chequeo y diagndstico para verificar las
prestaciones del conjunto ensamblado.
h) Se ha
montaje.

realizado un informe de

- Preparacion de la caja.

- Fijacion del procesador.

- Fijacion del disipador / ventilador del
procesador.

- Fijacién de la memoria RAM.

- Fijacion de la placa base.

- Fijacién y colocacién de los discos duros.

- Fijacion y colocacion de una disqueteray /o
lector de tarjetas de memoria.

- Fijacion y colocacion de unidades de CD / DVD
/ Blu-ray.

- Fijacion y adaptacion del resto de adaptadores
y componentes.

- Comprobacion y cierre.

- La BIOS.

. Funciones.

o Tipos de BIOS.

o Principales fabricantes de BIOS.
o CMOS.

. Actualizacién de la BIOS.

o Proceso de arranque de la BIOS.
o Tecnologia Plug & Play.

. Andlisis de una BIOS.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmnnfo

Unidad que incluye la Formacion en Alternancia en la Empresay en el Centro.

UFC 10. DISPOSITIVOS EXTERNOS: PERIFERICOS

OBJETIVOS GENERALES DEL TITULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA7.

DURACION 21 horas

Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos

y relacionando disfunciones con sus causas.
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a) Se han identificado y solucionado
problemas mecanicos en periféricos de
impresion estandar.

b) Se han sustituido consumibles en
periféricos de impresién estandar.

c) Se han identificado y solucionado
problemas mecanicos en periféricos de
entrada.

d) Se han asociado las caracteristicas y
prestaciones de los periféricos de
captura de imagenes digitales, fijas y en
movimiento con sus posibles
aplicaciones.

e) Se han asociado las caracteristicas y
prestaciones de otros periféricos
multimedia con sus posibles
aplicaciones.

f) Se han reconocido los usos y ambitos
de aplicacién de equipos de
fotocopiado, impresion digital
profesional y filmado.

g) Se han aplicado técnicas de
mantenimiento  preventivo a los
periféricos.

Introduccion.

Monitores.

Funcién.

Caracteristicas.

Tamano.

Resolucién.

Frecuencia.

Digital/analdgicos.

Monitores Monocromo/Color.
Pantalla o monitores. Tipos.
Teclados.

Funciones.

Caracteristicas.

Teclados de 83 / 84 teclas.
Teclados de 101 / 102 teclas.
Teclados de membrana y mecanicos.
Teclados de membrana o contacto capacitivo.
Teclados mecanicos.
Inaldmbricos.

Teclado ergondmico.
Conectores de teclados.
Ratones.

Funciones.

Caracteristicas.

Numero de botones, rueda, etc.
Ratdén de Bola.

Ratén Optico.

Ratdn Inaldmbrico.

Ratones especiales.

Ratdén de cabeza.

Ratdn de bola.

Ratdn tipo Joystick.

Emulador ratén preciso para joystick.
Conectores de ratones.
Impresoras.

Funciones.

Tipos.

Impresoras con impacto.
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- Impresoras térmicas.
- Impresoras de chorro de tinta.
- Impresoras laser.

o Tipos de conectores de impresoras.
- Escaner.

. Funciones.

o Caracteristicas.

- Resolucién.

- Profundidad de color.

o Tipos.

- Escaner de mano.

- Escaner de rodillo.

- Escaner Plano.

. Conectores de escaner.

- Conector puerto Paralelo (Centronics).
- Conectores USB.

- Conectores SCSI.

- Dispositivos multifuncién.

- Altavoces.
. Funciones.
. Caracteristicas.

- Microéfonos.

. Funciones.

o Caracteristicas.

- Camaras fotograficas.

o Funciones.
. Caracteristicas.
. Conectores.

- Camaras de Video.

o Funciones.

o Tipos y caracteristicas de camaras de video.

- Cédmaras analdgicas.

- Cédmaras digitales.

- Camaras Webcam.

- Dispositivos de proteccion eléctrica.

o Supresor de sobre voltaje.

o Fuente de energia de reserva (SPS).

. SAly USP.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TITULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,g hijklmn#fo
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Unidad que incluye Formacién en el Centro.

UFC 11. APLICACIONES DE NUEVAS TENDENCIAS EN EQUIPOS

INFORMATICOS
OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a)l b)l I)I k)

RESULTADO DE APRENDIZAIJE

m[
CFGM SMR DUAL Iﬂ\: Ié

DURACION 14 horas

RA6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformaticos

describiendo sus ventajas y adaptandolas a las caracteristicas de uso de los equipos

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se han reconocido las nuevas
posibilidades para dar forma al conjunto
chasis-placa base.

b) Se han descrito las prestaciones y
caracteristicas de algunas de las
plataformas semiensambladas
(«barebones») mads representativas del
momento.

c) Se han descrito las caracteristicas de
los ordenadores de entretenimiento
(HTPC), los

componentes especificos empleados en

multimedia chasis vy
su ensamblado.

d) Se han descrito las caracteristicas
diferenciales que demandan los equipos
informaticos empleados en otros
campos de aplicacidn especificos.

e) Se ha evaluado la presencia de la
movil mercado

informatica como

emergente, con una alta demanda en
equipos y
caracteristicas

dispositivos con
especificas: moviles,
PDA, navegadores, entre otros.
f) Se ha evaluado la presencia del
«modding» como corriente alternativa
al ensamblado de equipos

microinformaticos.

CONTENIDOS!

' 0O o o !

O O O O O 0O 0 o

Barebones.

Concepto.

Empleo.

Caracteristicas y componentes.
HTPC.

Concepto.

Empleo y caracteristicas.
Montaje.

Informatica mavil.
Ordenadores portatiles.
Concepto.

Empleo.

Ordenador portatil o sobremesa.
Componentes y caracteristicas.
Montaje o actualizacién.
Ampliar memoria RAM.
Cambiar el disco duro.
Cambiar el procesador.

Otras piezas.

Actualizacién PCMCIA.

Red Wireless.

Red Ethernet.

Modem.

Modem 3G.

Sintonizadora TV.

Puertos USB.

FireWire.

Puerto SCSI.
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Puertos SATA y eSATA.
Tarjetas combinadas y otras.

o Tablet PC.

o Netbook.

o Palm o PDA.

U Smartphone.

J Tabletas.- Videoconsolas.

o Concepto.

o Play Station 5.

o Nintendo Swich.

o Xbox Serie X

- Modding.

o Tipos de modding, materiales y herramientas.

- Herramientas.

- Tipos de modding.

o Consecuencias del modding.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TITULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmnno

Unidad que incluye Formacién en el Centro.

UFC 12. TECNICAS DE DIAGNOSTICO Y HERRAMIENTAS DURACION 14 horas
OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA3. Mide parametros eléctricos, identificando el tipo de sefal y relacionandola con sus
unidades caracteristicas

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS??
- Técnicas de diagndstico.
a) Se ha identificado el tipo de sefial a o Concepto.
medir con el aparato correspondiente. Tipos de técnicas.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el - Nivel Software.
rango de medida y se ha conectado el - Nivel Hardware.
aparato segun la magnitud a medir. - Herramientas de diagnéstico.
c) Se ha relacionado la medida obtenida e Concepto.
con los valores tipicos. o Tipos de herramientas.

- Nivel Software.
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d) Se han identificado los bloques de una
fuente de alimentacién (F.A.) para un
ordenador personal.

e) Se han enumerado las tensiones
proporcionadas por una F.A. tipica.

f) Se han medido las tensiones en F.A.
tipicas de ordenadores personales.

g) Se han identificado los bloques de un
sistema de alimentacion
ininterrumpida.

h) Se han medido las sefales en los

puntos significativos de un SAI.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

Unidad que incluye Formacion en el Centro.

UFC 13. MANTENIMIENTO EN EQUIPOS MICROINFORMATICOS

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAJE

O O O

CFGM SMR DUAL Iﬂ I -

Everest.

Aida 32.

Nivel Hardware.
Polimetro.
Tester diversos.
Osciloscopio.

a,b,ghijklmnnfo

DURACION 14 horas

RA4. Mantiene equipos informaticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y

relacionando las disfunciones con sus causas

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se han reconocido las sefales
acusticas y/o visuales que avisan de
problemas en el hardware de un equipo.
b) Se han identificado y solventado las
averias producidas por
sobrecalentamiento del
microprocesador.

c) Se han identificado y solventado
averias tipicas de un equipo
microinformdtico (mala conexidon de
componentes, incompatibilidades,
problemas en discos fijos, suciedad,

entre otras).

CONTENIDOS!3

Técnicas de mantenimiento preventivo.
Mantenimiento de equipos microinformaticos.
Mantenimiento preventivo de un PC.
Deteccion de averias y fallos por falta de

corriente eléctrica.

La energia.

Corriente alterna.

Corriente continua.

Unidades de medida de magnitudes eléctricas.
Mediciones de corrientes eléctricas.

Casos de averias y fallos por falta de corriente

eléctrica.
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d) Se han sustituido componentes
deteriorados.

e) Se ha verificado la compatibilidad de
los componentes sustituidos.

f) Se han realizado actualizaciones vy
ampliaciones de componentes.

g) Se han elaborado informes de averia
(reparacion o ampliacién).

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

J Deteccién de averias y otros fallos comunes en
un equipo microinformatico.

. Sefiales de aviso.

- Sefiales luminosas.

- Sefiales acusticas.

o Incompatibilidades entre los componentes
hardware de un PC.

- Mantenimiento de periféricos.

. Impresoras.

- Laser.

- Chorro de tinta.

- Matriciales.

- Precauciones al realizar el mantenimiento de
impresoras.

- Procedimiento de limpieza externa de una
impresora.

o Teclados.

- Pasos a seguir para la realizaciéon de la
limpieza.

. Ratoén.

- Ratén mecanico o de bola.

- Ratdn dptico.

o Monitor y pantallas.

- Pasos a seguir para realizar la limpieza de un
monitor.

o Escaner.

- Productos y herramientas utilizadas en la limpieza y
mantenimiento del PC y periféricos.

al b' gl hl il j’ k’ Il ml nl I?il o

Unidad que incluye Formacién en el Centro.

UFC 14. UTILIDADES DE GESTION DE PARTICIONES Y DE ARRANQUE DURACION 14 horas

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Pagina 39 de 50



TN
CFGM SMR DUAL Iﬂ Ié

RA5. Instala software en un equipo informatico utilizando una imagen almacenada en un

soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir..

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS

- Concepto de gestidn de particiones de disco.
- Operaciones con particiones.

. . . . Crear particiones.
a) Se ha reconocido la diferencia entre ] ) o
. ., i o Redimensionar particiones.
una instalacion estandar y una o o
. ., o Eliminar particiones.
preinstalacion de software. o
] . o Formatear particiones.
b) Se han identificado y probado las ) o
o ) o Activar particiones.
distintas secuencias de arranque o
. o Ocultar / mostrar particiones.
configurables en la placa base. ) . o
L ) - Software de sistema de gestidon de particiones.
c) Se han inicializado equipos desde -
o iskpart.
distintos soportes de memoria auxiliar. p ) » ) )
o Administracion de discos en Windows.

d) Se han descrito las utilidades para la . ., o
. L, - Software comercial de gestidn de particiones.
creacion de imagenes de
particion/disco.
e) Se han realizado imagenes de una

preinstalacion de software.

. Partition Master.
- Particionar con Linux.
- Gestores de arranque.

L, . Concepto.
f) Se han restaurado imagenes sobre el ) »
. 3§ o . Software de sistema para la gestion de

disco fijo desde distintos soportes.

arranque.

- Windows.

o Gestion de arranque en Linux.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

e a,b,ghijklmn#fo

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

Unidad que incluye Formacion en el Centro.

UFC 15. MANEJADORES DE REGISTROS Y UTILIDADES DE
MANTENIMIENTO

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a)l b)l I)I k)

DURACION 14 horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA5. Instala software en un equipo informatico utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS?®®
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- Manejadores de registro del sistema.

a) Se ha reconocido la diferencia entre e Concepto.

una instalacién estandar y una e Modificacién y borrado de entradas del
preinstalacion de software. registro.

b) Se han identificado y probado las e Software del sistema.

distintas secuencias de arranque

RegEdit.
Software comercial.

configurables en la placa base.

c) Se han inicializado equipos desde - CCleaner.

distintos soportes de memoria auxiliar. - Utilidades de mantenimiento.
d) Se han descrito las utilidades parala e Concepto.

creaciéon de imagenes de o Funciones.

particion/disco. o Scandisk.

e) Se han realizado imagenes de una e Defrag.

preinstalacion de software. . Limpiar.

f) Se han restaurado imagenes sobre el e Diskeeper.

disco fijo desde distintos soportes. - Instalacion.

- Uso de la aplicacion.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
TiTULO

ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

a,b,ghijklmnnfdo

Unidad que incluye Formacion en el Centro.

UFC 16. SOFTWARE PARA LA CREACION Y RESTAURACION DE COPIAS
DE SEGURIDAD E IMAGENES

OBJETIVOS GENERALES DEL TiTULO
a), b), i), k)

DURACION 14 horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA5. Instala software en un equipo informatico utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir

CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS?®

a) Se ha reconocido la diferencia entre - Concepto y finalidad de las copias de

una instalacion estandar y una seguridad.

preinstalacion de software. - Medios para realizar las copias de seguridad.
b) Se han identificado y probado las e Cintas de LTO.

distintas secuencias de arranque e Cintas DTL y SDTL.

configurables en la placa base. o Cintas DDS y DAT.

c) Se han inicializado equipos desde e Discos RDX.

distintos soportes de memoria auxiliar. e Discos MO.
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d) Se han descrito las utilidades parala e

creacion de imagenes de -
particion/disco. .
e) Se han realizado imagenes de una e
preinstalacion de software. o
f) Se han restaurado imagenes sobre el -
disco fijo desde distintos soportes. o
[ ]
o)
o)
o)
o)
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CD-ROM, DVD y Blu-ray.
Tipos de copias de Seguridad.
Total.

Incremental.

Selectiva.

Software para grabar y recuperar informacién.
Mediante comandos del S.O.

Robocopy (DOS).

Dump.

Restore.

Ordenes cpio y tar (Unix).

Mediante utilidades para copias de seguridad.
MSBACKUP .

Utilidades con Windows 7/8.

Utilidades propias del sistema.

Nero backup.

Con Linux.

Proceso de copias de seguridad.

Proceso de restauracion.

Software de grabacion para cintas LTO, DAT

RDX, entre otras.

Utilidades de replicamiento de discos o

particiones (imdagenes).

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL

TiTULO
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

Unidad que incluye Formacién en el Centro.

Concepto.
Ghost.
Caracteristicas.

Consideraciones antes de ejecutar Ghost.

Instalacion de la herramienta Ghost.
Uso de Ghost.
Uso de la aplicacion Ghost.

Clonezilla.

a,b,ghijklmnnfo
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6.0rientaciones pedagogicas del Mddulo

En la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el curriculo correspondiente al titulo de
Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes en la Comunidad Autéonoma de Andalucia, las
Orientaciones Pedagdgicas son:

Este modulo profesional contiene la formacién necesaria para desempefar las competencias
profesionales de Montar y reparar equipos y equipamiento microinformatico

7.Metodologia

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual..

c. Orientaciones pedagogicas

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

d. Estrategias didacticas

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

e. Desarrollo de una sesidon de clase

La metodologia basica a utilizar serd el aprendizaje significativo, el lenguaje utilizado en clase debe
ser comprensible por el alumnado, para ello habrd que determinar el dominio del vocabulario
informatico y el conocimiento de conceptos basicos de informatica, que, aunque se supone
conocidos en este nivel, permita fijar el punto de partida del mdédulo.

El esquema de trabajo que se seguira en cada clase sera el siguiente:

e Entrega al alumnado de apuntes elaborados por el profesorado y enlaces a péginas de
interés. Se utilizard la Plataforma Moodle Centros para este fin.

® Explicaciones tedrico-practicas, de la unidad correspondiente utilizando apuntes del
profesor/ay con ayuda del proyector.

e Entrega de enunciados de ejercicios practicos a desarrollar sobre los ordenadores para
aplicar los conceptos explicados. Se utilizara la plataforma Moodle Centros para este fin.
Ejecucidn practica de dichos ejercicios.

Pruebas de evaluacidon y seguimiento para detectar deficiencias y retrasos.

Las pruebas tedricas o practicas de evaluacidn se realizaran de manera individual.

Se usara la plataforma on-line Moodle Centros de la Junta de Andalucia como método de
comunicacion entre los alumnos y el profesorado. A través de dicha plataforma se realizara el envio
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de material por parte del profesorado a los alumnos/as y el envio de ejercicios resueltos por parte

de los alumnos/as al profesorado. El profesor/a revisara estos ejercicios o practicas previamente en
clase para poder preguntar y ver si el alumno/a comprende lo que hace. También servira como lugar
en el que el profesor/a ird colgando informacion relevante para el grupo: fechas de examenes,
fechas de entrega de ejercicios, etc.

Las calificaciones de las actividades evaluables se haran publicas para el alumnado en la plataforma
Moodle Centros o en el Cuaderno de Séneca y a tutores mediante el Cuaderno de Séneca y se
podran consultar durante todo el afio.

Para notificar cualquier cosa, tanto el alumnado como los tutores legales pueden hacer uso de la
plataforma PASEN.

f. Actividades de comprension lectora y expresion oral y
escrita.

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

g. Temas transversales y educacion en valores

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

h.Seguimiento de la programacion

Se especifica en el documento de Programacién del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

8.Atencion a la diversidad y a las diferencias
Individuales

Se especifica en el documento de Programacioén del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

9.Materiales y recursos didacticos

|. Libro de texto.

Se utilizara el libro de la editorial Paraninfo, Montaje y mantenimiento de equipos, y se completara
con apuntes proporcionados por el profesorado

Pagina 44 de 50



CFGM SMR DUAL

j. Equipamiento

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

10. Evaluacién

k. :;Cuando evaluar?

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

|. ¢Como evaluar?

Se especifica en el documento de Programacién del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

m. Actividades Ensefianza — Aprendizaje

En la primera sesidén del curso se realizard la presentacion del mdédulo, explicando su finalidad,
unidades didacticas que lo componen, metodologia a seguir y proceso de evaluacion a aplicar.

En la misma, se presentara la plataforma del médulo donde el alumnado puede encontrar toda la
documentacién del mismo: teoria, actividades evaluables y no evaluables, enlaces de interés,...., asi
como acceder en linea a los resultados de la evaluacidn continua.

Dado que se trata de un mdédulo en modalidad de FP Dual, debemos diferenciar las actividades
realizadas durante:

® La Formacion Inicial (todo el alumnado)

e La Fase de Alternancia en la Empresa (alumnado dual)

e La Fase de Alternancia en el Centro (alumnado NO dual)

e La Fase en el Centro (todo el alumnado)

Para ello utilizaremos la siguiente nomenclatura para las Actividades Evaluables:
® AEFI - Actividad Evaluable en Formacioén Inicial (todo el alumnado)
® AEAE - Actividad Evaluable en Alternancia en Empresa (alumnado dual)
e AEAC - Actividad Evaluable en Alternancia en Centro (alumnado NO dual)
® AEFC - Actividad Evaluable en Formacion en el Centro (todo el alumnado)

Las Actividades de Evaluaciéon en Alternancia en el Centro (AEAC) son equivalentes a las Actividades
en Alternancia en la Empresa (AEAE) desarrolladas en el Proyecto de FP Dual para el médulo de
Montaje y mantenimiento de equipos, es decir, serviran para superar el Resultado de aprendizaje
gue se esté trabajando. Las AEAE programadas para este médulo son las siguientes:
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RA ACTIVIDADES Y TAREAS EMPRESA
AF06 Instalacion de equipo en un puesto de trabajo con SO
AFQ7 Sustitucion de periféricos de E/S
1 AF09 Sustitucién de la fuente de alimentacién
2 AF10 Cambio de un monitor
6
8
AF08 Actual!zac!(?n de memoria - Ayuntamiento de
1 AF12 Actualizacién de un microprocesador Jamilena
g AF13 Cambio de disco duro - OEDIM Jaén
- - Oscar CM
8 - EME
- Valeo
— - - - Ayuntamiento de
1 AF11 Sustitucion de téner en impresoras
2 AF14 Limpi d i (hard ) Martos
: impieza de equipos (hardware - Ayuntamiento de
6 Torredonjimeno
. - Ayuntamiento de
3 Torredelcampo
AF15 Soporte técnico: solucidn a las consultas de los clientes
5
6
8
Por tanto:

® AEAC - sélo las realizaran los alumnos que realicen la Fase de Alternancia en Centro.
® AEAE- sdlo las realizaran los alumnos que realicen la Fase de Alternancia en Empresa.

Por ultimo, indicar que dado el diferente funcionamiento de cada empresa y las necesidades
puntuales de las Actividades en Alternancia en Empresa, es posible que el alumnado Dual realice
parte o la totalidad de alguna Actividad de Evaluacién en el Centro (AEC), por lo que la realizacion
de dichas actividades podra ser convalidada, previa verificacién de la misma. Como esta
programacion es una prevision, puede que, con el fin de adaptarse a las necesidades del alumnado,
sea necesario ampliar o reducir el nUmero de actividades en alternativa (AEAE) o de actividades en
el centro (AEC) a lo largo del curso.

Criterios de asignacién del alumnado dual a las empresas:
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Las AEAE podran ser realizadas por el alumnado dual siempre y cuando se den las siguientes
condiciones:

CFGM SMR DUAL

Para primer curso:

Criterios académicos:

1. Elalumno/a podra pasar a la formacion dual si aprueba todos los Resultados de Aprendizaje
relacionados con P.R.L en todos los médulos profesionales. En el caso de no superar estos
resultados de aprendizaje el alumno/a no podra incorporarse a la formacién dual.

2. Una vez terminado el primer parcial, en la sesién de evaluacidn, se elaborard un listado de
alumnos/as con la nota media obtenida de la calificacidon de cada uno de los mddulos.

3. Lalista se ordenard de mayor a menor nota media obtenida.

4. Se cogerdn alos 5 alumnos/as que mayor nota tengan.

Criterios de madurez:

El equipo educativo junto al departamento de orientacion elaboraran un informe sobre la madurez
del alumno/a que pasa al proyecto Dual donde se tendrd en cuenta: asistencia a clase, motivaciéon
hacia el trabajo, capacidad de adaptacién al cambio, capacidad de trabajo en equipo, resolucién de
conflictos y actitud hacia futuros aprendizajes. En el caso de que el informe de madurez sea positivo
el alumno/a podra pasar a formar parte del proyecto Dual, en caso contrario, no podra ser incluido/a
en el proyecto Dual.

Para primer y segundo curso:

Criterios de asignacion del alumnado a las empresas:

Se elaborara un documento donde cada alumno indicara sus preferencias y una vez estudiadas se
tendra en cuenta:

12 Si la empresa quiere un perfil en concreto, el equipo educativo decidird qué alumno/a
cumple ese perfil.

29 Con caracter general, al alumno/a se le asignara la empresa teniendo en cuenta la localidad
donde tiene su domicilio familiar.

32 En el caso de que varios/as alumnos/as tengan opcién a la misma empresa, se tendra en
cuenta la nota media del 1°" parcial, en el caso de primero y la nota media del 1°" curso, en
el caso de segundo curso.

42 En caso de empate en cuanto a notas, se tendrd en cuenta las faltas de asistencia en el 1¢
parcial, para el alumnado de primer curso y las faltas de asistencia

n. Criterios de Calificacidon

I. Calificaciéon en la evaluacion inicial

Al comienzo de curso se pasara un cuestionario con preguntas, para conocer los estudios y
experiencias del alumno/a, asi como obligar a hacer un esfuerzo de autoevaluacion sobre lo que
él/ella cree que sabe y el nivel que él/ella cree que posee sobre los temas que deben ser objeto de
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aprendizaje durante el curso. El cuestionario no conllevara calificacion para el alumnado. Servira
para tomar decisiones relativas al desarrollo del curriculo y su adecuacion a las caracteristicas,
capacidades y conocimientos del alumnado.

1. Calificacion en la 18, 22y 32 evaluacion parcial

La nota de una unidad didactica o resultado de aprendizaje se obtendra de sumar la nota final de
todos los criterios de evaluacion del resultado de aprendizaje trabajado.

La nota de un criterio de evaluacion (N.C.E.) Se obtendra de multiplicar la nota obtenida con el
instrumento de evaluaciéon (N.L.LE) por el peso del criterio de evaluacion en el resultado de
aprendizaje (P.C.E.). Es decir:

N.C.E. = N.I.E *P.C.E.
La Nota de cada Instrumento de Evaluacion sera de 0 a 10.

Se tendra en cuenta los siguientes puntos para la nota de los criterios de evaluacidn:

e En el caso de que un alumno/a no haya podido realizar actividades evaluables (examenes)
por faltas de asistencia injustificadas, tendrd un O en el criterio de evaluacién
correspondiente. Si la falta es justificada, se le permitira realizar de nuevo la actividad
evaluable, pero en un periodo determinado por el profesor/a.

e En el caso de que el alumno/a no entregue una actividad evaluable (ejercicios practicos o
tedricos) en el tiempo y forma indicada, tendrd un 0 en el criterio de evaluacidn
correspondiente. Sila entrega es con retraso, se le valorard entre 0 y 5y se le decrementara
1 punto por cada dia de retraso.

e Siun alumno/a copia en una actividad evaluable (practica, examen, trabajo...) tendrd un 0
tanto el que copia como el que se deja copiar en el criterio de evaluacién correspondiente.

e Si un alumno/a tiene mas del 30% de falta de asistencia en un médulo, tanto justificada
como no justificada, tendra un 0 en todos los criterios de evaluacién correspondiente a partir
de que haya superado dicho porcentaje.

e Si la actividad de evaluacion es de recuperacion el alumno/a tendrad como nota en el
instrumento de evaluacién entre 0 y 5.

La nota del parcial sera la nota media de las unidades vistas en el mismo. Por lo que la nota de cada
parcial se calculara de la siguiente manera:

Nota 1 Parcial: Media de las notas de las unidades trabajadas en el primer parcial.
Nota 2 Parcial: Media de las notas de las unidades trabajadas en el segundo parcial

Nota 3 Parcial: Media de las notas de las unidades trabajadas en el tercer parcial

Todas las unidades didacticas o resultados de aprendizaje tendran el mismo peso.
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Nota Final de Montaje y mantenimiento de equipos: Serd la nota media de la nota de todas las
unidades trabajadas en el curso.

Se considera que el médulo profesional de Montaje y mantenimiento de equipos estard superado

cuando, el alumno/a tenga superados/as todos los resultados de aprendizaje o unidades diddcticas
(para que un resultado de aprendizaje esté superado, la nota final del resultado de aprendizaje tiene

que ser mayor o igual a 5)

0.Plan de recuperacion para el alumnado con materias
pendientes

No existen alumnos/as con esta materia pendiente de cursos anteriores, razén por la cual no se
establece ningun plan de recuperacién.

p.Evaluacion de la practica docente

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

g.Pruebas iniciales y propuestas de mejora

Resultados de la prueba inicial

Las pruebas iniciales muestran que:
e Elalumnado tiene desconocimiento sobre el médulo, ya que se encuentran por primera vez
con cuestiones sobre el montaje y mantenimiento de un equipo informatico.

Propuestas de mejora para el curso

La materia es abordada por primera vez para el alumnado, por lo que no se pueden tener en cuenta
las pruebas iniciales de cursos anteriores en cuanto a conceptos pero si en cuanto a:
e Equipo que tiene en casa para afianzar conceptos, realizar trabajos pendientes o
seguimiento desde casa del médulo en caso de falta justificada.
e Tiempo del que dispone en casa para afianzar conceptos, realizar trabajos pendientes o
seguimiento desde casa del mddulo en caso de falta justificada.
® Atencion a la diversidad y a las diferencias individuales.

r. Material que debe adquirir el alumnado

Seria conveniente que el alumnado tuviera:

e Ordenador personal en casa para poder realizar las prdcticas en
casa de manera independiente y asi ir adquiriendo mejor las
capacidades.

e Conexion a Internet.
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11. Actividades Complementarias y Extraescolares

Se especifica en el documento de Programacion del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas
Microinformaticos y Redes” Dual.

12. Bibliografia y sitios web

Montaje y mantenimiento de equipos
Autor: Jose Ramadn Oliva Haba, Custodia Manjavacas Zarco, M. Fuencisla Mate Gutierrez

Editorial: Paraninfo
ISBN: 9788428340816

https://es.wikibooks.org/wiki/Mantenimiento_y_ Montaje_de_Equipos_Inform%C3%A1t
icos

xataka.com
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